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Editions consolidées
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respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.
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sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrepris
par le comité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parue
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. Catalogue des publications de la CEI
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE -

Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —
Modéle du corps humain (HBM) — Essais des composants

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationale
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également ad
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon §
deux organisations.

3) Les documents produits se présentent sols 7 ians/internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques S i ides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

6) L’attention est attirge su i i dments de la présente Norme internationale peuvent faire
i e dr0|ts analogues La CEI ne saura|t etre tenue pour

La Norme intern S SEI € 1 a été établie par le comité d'études 101 de la CEl:
Electrostatique.

Le texte des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
101/131/FDIS 101/136/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS -

Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects —
Human body model (HBM) — Component testing

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and non<g¢
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabdtates
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

of standards, technical specifications, te
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum 3 their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the i gtional or regional standard shall be clearly

elements of this International Standard may be the subject

6) Attention is drawn to the
i ble for identifying any or all such patent rights.

of patent rights. The IEC
International Ste@' 3 as been prepared by IEC technical committee 101:
Electrostatics.

Report on voting

) 101/131/FDIS 101/136/RVD

Full information on tHe voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

Les décharges électrostatiques se produisent fréquemment dans I'environnement. Les
modéles équivalents électriques et électroniques sont utilisés pour simuler les décharges
électrostatiques d'une maniére contrélée pour permettre les études et la prédiction de
dangers ou de dommages. Un des événements électrostatiques majeurs et largement
reconnus est l'impulsion de décharge de courant transitoire provenant du bout des doigts
humains a travers un objet a la terre. Ce type de modele de décharge est désigné a juste titre
comme «modele du corps humain» (HBM). La présente norme fournit une description de la
version moderne du HBM.
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INTRODUCTION

Electrostatic discharges occur frequently in the environment. Electrical and electronic
equivalent models are used to simulate electrostatic discharges in a controlled manner to
allow study and prediction of hazards or damage. One of the most important and widely
recognized electrostatic events is the transient current discharge pulse from a human body
finger-tip through a grounded object. This type of discharge model is appropriately called
the human body model (HBM). This standard provides a description of the modern version

of the HBM.
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ELECTROSTATIQUE -

Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —
Modéle du corps humain (HBM) — Essais des composants

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61340 décrit les formes d'onde de courant de décharge utilisées
pour définir le HBM et les prescriptions concernant les appareils de/ base_utilisés pour
développer ces formes d'onde. Les parameétres d'essai sont définis PqQur_les “essais et la

et définit la forme de la décharge de courant transitoirg NBM les paramétres
d'essai nécessaires pour assurer des résultats d'essai fiable c s. Les données
reproductibles permettent des comparaisons prégi i de sensibilité des
décharges électrostatiques (ESD) du HBM.

2 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de [a 1340, les définitions suivantes sont
applicables.

21
composant

partie telle que I<5>s

2.2

défaillance du cg
état dans leque
parameétres tgchni

2.3
fenétre dedé
composant qu
contrainte supérie

agiposant
be dans une plage de basse tension mais réussit a un niveau de

NOTE Par exemple, un composant peut échouer a 500 V mais il réussit a 1 000 V.

2.4

parameétres techniques

données de performances de composants statiques et dynamiques fournies par le fabricant
ou l'utilisateur du composant

2.5
tension de tenue de I'ESD
niveau maximal de I'ESD ne provoquant pas de défaillance de composant

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61340-3-12002


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61340-3-1-2002
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61340-3-1-2002

61340-3-1 O IEC:2002 -7 -

ELECTROSTATICS -

Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects —
Human body model (HBM) — Component testing

1 Scope
This part of IEC 61340 describes the discharge current waveforms used to define the HBM
and the basic equ|pment reqmrements used to develop these waveforms ameters are

will define the HBM transient current discharge waveform ans 6 test parameters
to ensure reliable, reproducible test results. allow accurate
comparisons of HBM ESD sensitivity levels.

2 Definitions

21
component

2.2

component fail
condition in which a
sheet parameters

2.3

2.4
data sheet parameters
static and dynamic component performance data supplied by the component manufacturer or user

2.5
ESD withstand voltage
maximum ESD level that does not cause component failure
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